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作为无锡经开区“一镇五园”产业发展空间的重要一环，无锡太湖湾信息园一期启
动区于9月26日正式启用。

该园区重点布局芯片设计、集成电路设备及核心零部件特色产业集群，擦亮城市
“芯”名片；积极探索“工业上楼”，实现“产业园就是产业链，上下楼就是上下游”，为区域
新质生产力开辟“向上”空间；创新打造开放式共享园区，创新构筑“生产、生活、生态”和
谐共生的新型都市复合园区。该园区项目还入选江苏省低效用地再开发典型经验。

园区内的一栋栋高耸挺拔、设计简约
的玻璃幕墙建筑在太阳照耀下显得格外耀
眼，现代而简约。但你一定想不到，类似

“写字楼”外观下，“产业园就是产业链，上
下楼就是上下游”，一栋栋楼宇间还藏着
不少“空中厂房”。其中，索奥科技“工业
上楼”部分产线上，工人们热火朝天忙生
产，一派红红火火的景象。

“寸土寸金”的无锡经开区，既是无锡
行政中心所在地，也是无锡面向未来发展
的“新核心”，要想实现新质生产力的“加
速狂奔”，必然要释放更多生产新空间。
2023年 2月，无锡经开区正式推出“都市
工业新空间”计划，未来三年提供约1900
亩产业用地，建设约400万平方米都市工

业新空间，以承接更多优质项目落户经
开、深耕经开，全力打造“工业上楼”科产
城人融合新样板。

而无锡太湖湾信息园刚启用的一期，
便是无锡经开区首批工业上楼的创新载
体。究其原因，园区前身为双新工业园
区，以传统产业为主，土地利用率极其低
下，集约土地资源、实现空间增拓是园区
改造更新的必然要求。同时，园区高端集
成电路产业的产业定位，也对规模化生产
的大型厂房、适用于轻生产中试以及研发
功能的产业空间等提出了多元需求。

对此，园区规划建设中定制打造了三
类不同产业用房。其中Ⅰ类产业用房以大
型生产厂房、规模化生产功能为主，Ⅱ类

产业用房以轻生产、中试功能为主，与Ⅰ
类产业用房复合设置，Ⅲ类产业用房以中
试、研发功能为主，叠加在Ⅰ、Ⅱ类产业用
房的高层区域，“科学规划设计，产业园成
了产业链，上下楼成了上下游，不仅向上
拓展了空间，企业聚集效应进一步加强”。

入驻园区的一家企业负责人直言，以
前受制于载体的功能和层高限制，自己常
常要在厂房和办公室等几个不同地点间奔
波；现在，公司办公室、研发实验室和生产
车间都在一栋楼，企业内部运营生产更方
便啦！而且，不少上下游合作伙伴也都在
一个园区，大家合作、对接起来都更方便，
再加上园区政策、营商环境都不错，所以
最终选择落户在了这里。

“家旁边有产业园，我们老百姓还能
‘蹭’个小公园！”无锡太湖湾信息园周围，
有不少居民小区，小区居民不仅见证了园
区拔地而起，新型产业为其提供了更多的
就业选择，而且园区日渐完善的开放式公
园和步道也成了他们的休闲健身场所。

与以往职住分离的传统工业园区不
同，无锡太湖湾信息园拥有的酒店、员工宿
舍、食堂、商业街区、文化场所、健康步道、
生态公园等功能配套，不仅仅满足园区员
工的需求，更将与城市功能空间融为一体，
将服务辐射至周边片区生活的居民。

这背后是现代园区开放共享的新理念
和新尝试。无锡市自然资源和规划局经开
分局相关人士介绍，聚力打造“科产城人”
融合的都市科创区和工业焕新示范区，园
区建设项目入选江苏省低效用地再开发典
型经验。过去考虑到安全隐患和权属等问

题，产业园通常有明确管理边界导致园区
“孤岛化”现象。新时代下，我们主张园区
拆掉围墙，让园区与城市共享共融，真正
实现科、产、城、人融合。

在空间设计上，园区以“工业上楼”为
牵引，围绕主导产业、特色产业和未来产
业领域，形成“两核一环一轴”功能结构，
即五湖大道以东、雪丰路以南、和风路以
北的生产核心，地铁6号线和风路站的服
务核心，以生产环线组织各个地块车行货
运交通，通过二层人行平台形成南北向活
力步行轴线，串联起园区服务功能和公共
空间。

而生产空间集中在园区中、西部，并
在其中分散布局小体量的配套设施，如美
食店、咖啡馆、室外座谈空间、共享会议空

间、空中共享平台、共享孵化场所等，以满
足产业项目的就近需求。园区东侧信成
道沿线以“大集中”为原则，围绕和风路地
铁站集中布置会议、企业培训与展示、酒
店、商业、餐饮、宿舍等，把生产、生态、生
活功能有机“编织”起来，营造出宜居宜业
的园区环境。

聚焦一张产业大网，激活一个城市区
域，描绘一幅美好蓝图。在无锡太湖湾信
息园，产业和城市之间没有围墙和边界，
既是产业园，也是生活城；既是年轻人为
梦想打拼的事业疆场，也是人们乐居经开
的幸福家园。安居乐业之下，青年人才为
区域发展提供源源不断的活力与生机，产
业兴城、人城共生将成为未来城市发展的
最美图景。 陈敏

“向芯”擦亮集成电路新名片

“向上”探索都市工业新空间

“向外”打造开放共享新园区

初见园区 logo，一幕游鱼跃门、勇立
潮头的轮廓之景浮现于眼前，再细细看，

“龙头”“字母 C”“芯片”等元素巧思满
满。作为无锡经开区打造的一张“芯”名
片，园区厚植科创沃土，因地制宜发展新
质生产力，不仅有谋篇开局、乘势而上、

“芯”向未来之意，也有以“小支点”撬动
“大视野”，勇当“创新核”，助力集成电路
产业高质量发展的期许。

“芯片是园区的特色，是园区发展的
‘底座’，有了它，我们得以向外延伸，向

‘新’开拓。”无锡太湖湾信息园管理中心
负责人介绍，围绕经开区“4+3+X”重点产
业方向，园区立足集成电路设计和装备产
业生态圈的主业，同时，面向芯片应用层
即智能终端领域做一些延伸和布局，最终
形成从芯片到终端产品的“全闭环”。

目前，无锡太湖湾信息园一期启动区
已建成8栋工业上楼厂房，1栋25层研发
办公楼和1个路演中心，50多个签约项目
入驻，成功引进包括ARM架构通用CPU
的领军者此芯科技、智能网联汽车主控芯

片巨头芯擎科技、WIFI6国产芯片设计的
代表朗力半导体等一批芯片行业高科技
企业。2023年，园区“四上”企业营收17.5
亿元，税收1.5亿元；园区企业全口径税收
总额2.3亿元，同比增幅10.24%。

今年，又有一大批产业链主企业相继
入驻无锡太湖湾信息园，带动上下游企业
加速聚集……如今，高水平领军团队和高
成长性企业接连导入，人才、项目等各类
创新资源迅速在此集聚，无锡太湖湾信息
园发展驶入快车道。


